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Hightech-Metallen wie Tantal ist es zu verdanken, dass Elektro-
und Elektronikgerate immer flacher, leichter und leistungsfahi-
ger werden. Wahrend deshalb der Verbrauch des Metalls
immer weiter steigt, stagniert dessen Recycling auf niedrigem
Niveau. Leiterplatten, die auch mit Tantal-Kondensatoren be-
stuckt sind, werden wegen ihrer hohen Gehalte an Kupfer und
Edelmetallen in integrierten Kupferschmelzen verwertet. Hier
wird Tantal aber als Verunreinigung abgeschieden und geht
verloren.

Zlel des Vertahrens ist deshalb die selektive Abtrennung von
Tantal aus Leiterplatten vor ihrer Zugabe in den Schmelzofen
und die Herstellung eines tantalreichen Sekundarrohstoffes tur
die Industrie.

Dafur werden die Leiterplatten zunachst thermo-chemisch
behandelt. Durch die Behandlung werden die Kunststoffe zer-
stort und so das ,, Verbundsystem” Leiterplatte aufgeschlossen.
Es entsteht ein Metallkonzentrat, in dem die verschiedenen
Metalle frei vorliegen und damit mechanisch-physikalischen
Trennvertahren zuganglich sind. Im nachfolgenden Klassier-
schritt entsteht eine Fraktion (O bis 0,063 mm), in der sich
knapp die Halfte des gesamten Tantals sammelt. Die Tantal-
konzentration in dieser Fraktion betragt 35 Ma.-%.

Wird das Metallkonzentrat zunachst gemahlen und dann
klassiert, sammeln sich in der gleichen Fraktion sogar ca. 72 %
des Tantals an. Die Tantalkonzentration liegt hier jedoch nur bel
1,5 Ma.-%. Beim Mahlen werden aul3er Tantal auch andere,
sprode Materialien wie Glastasermatten oder Kohlenstoff stark
zerkleinert und sammeln sich beim Klassieren in der Fraktion
0 bis 0,063 mm.

Aktuell werden Behandlungsschritte identifiziert und getestet,
mit denen die Reinheit des Tantalkonzentrats weiter erhoht
werden kann. Ein weiteres Augenmerk liegt auf dem Abtren-
nen geringer Spuren an Edelmetallen. Die Erhohung der
Wirtschaftlichkeit und die Steigerung der Produktqualitat sind
Meilensteine aut dem Weg zur industriellen Umsetzung.
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